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Abstract (en)
Surface-structured chipboards (11) having at least one surface of a synthetic resin-impregnated paper web (17) are, during production, provided with
a surface structure (35) in that a glass bead-blasted surface structure (18) is present in the pressing face of a double belt press (16). <IMAGE>

Abstract (de)
Oberflächenstrukturierte Spanplatten (11) mit wenigstens einer Oberfläche aus einer kunstharzimprägnierten Papierbahn (17) werden
während der Herstellung dadurch mit einer Oberflächenstrukturierung (35) versehen, daß in der Preßfläche einer Doppelbandpresse (16) eine
glaskugelgestrahlte Oberflächenstruktur (18) vorhanden ist. <IMAGE>
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